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• Chimie, mécanique, électronique

• Fichiers Gerber traités via un logiciel CAM (Computer-Aided Manufacturing)
• DRC

• Couches intermédiaires

• Données de perçage

• Plaque de base (FRA) recouverte d’une couche de cuivre

• Photolithographie: motif du circuit
• Exposition aux UV

• Développement

• Bain chimique

• Perçage
• Foreuses

• Trous métallisés

• Masque de soudure

• Sérigraphie

• Tests
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fibres de celluloses)

• Composants introduits directement dans 
les couches du circuit imprimé (embedded 
components) → réduire encombrement + 
améliorer les performances

• Toujours plus petit
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